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• AIoT 
• AIoT 
• POS
• ATM
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• ECU
• ADAS
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•
• SMT BGA/uBGA/PoP
• SMT 01005, 008004
•

BGA/CSP/CBGA
      CCGA/PGA 

0.27mm
• COB, PoP, Multichip

SMT+COB for 800G/1.6T 
0.110mm pitch

• Chip on FPC
• Flip Chip 

0.5~50mm

• PCBA
• (IPXX)
•
•
•
•
•
• PCBA
• IC
•
•
•
• FMEA & PFMEA

• JTAG
•
• 2D/3D AOI, AXI,
• 2D/3D X-ray
• ATE, DFT, RF, HASS
•
• Hi-Pot Test 

•
MCU/SoC

• PCB
•

• ODM/JDM
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(SMT+DIP+Assy)
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• PCB
• OGP
•
• 2D/3D SPI/AOI/ICT/X-ray
• FAI 
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

广上拥有先进的PCBA生产设备，包括每小时可处理35,000件元器件的高速全自动贴片机，以及温度控制精度在±0.1℃回流焊设备，配备的3D AOI光
学检测系统，有效确保生产过程中的缺陷检测率。我们的生产线具备高度灵活的制造能力，满足各类客户的复杂生产需求，保障产品的高性能和稳定
交付。
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• CoC (

/CoC)

• &
•
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• IQC

•
•
• PMP(CP) SOP
•
•

•
•
•

•
•

SOP

•
•

•
•

•
•

•
•
• CAPA /RMA
•

•
•

SQE IQC IPQC IPQC IPQC

IPQC IPQC OQA OBA QE
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•
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• 6
• 35
• 10
• 9
• UL/TUV/CCC/CE REACH/RoHS

ISO13485TL9000 ISO27001AS9100D IATF16949

ISO45001ISO14001ISO9001 ISO14064-1
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NEPCONIPC

R&S Kongsberg Maritime AccelinkCoherent Finisar
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VOCs

ESG
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